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Tundra Semiconductor erwirbt Silicon Logic Engineering

Neue Kapazititen starken Tundras fiihrende Position bei System-
Interconnect-Lé6sungen

Tundra Semiconductor, fuhrender System-Interconnect-Anbieter, kiindigte die
Ubernahme von Silicon Logic Engineering (SLE) mit Sitz in Eau Claire,
Wisconsin, fiir 14 Mio. US-$ an. SLE entwickelt hochleistungsfahige
Kommunikations- und Computer-ICs fir weltweit tatige Kunden im Bereich
Networking und Computing. Die Ubernahme der SLE-Ressourcen, des Know-
hows und des Intellectual Property (IP) starkt Tundras Flhrungsposition im
Bereich des System Interconnect fir die Markte Kommunikation und

Computing.

Im Rahmen der Vereinbarung setzt sich der Kaufpreis von 14 Mio. US-$ aus
10 Mio. $ in bar und 4 Mio. $ in Tundra-Stammaktien (ca. 259.000 Stiick)
zusammen. Die Halfte des Aktienpakets wird Uber die nachsten zwei Jahre in

Abhangigkeit bestimmter betriebswirtschaftlicher Ziele gezahlt.

~SLE bietet reichhaltige Ressourcen sowie technisches Know-how, und wir
freuen uns, das Unternehmen bei Tundra willkommen zu heilen“, kommentiert

Jim Roche, President und CEO bei Tundra, die Ubernahme. ,Diese Ubernahme



erflllt einen wesentlichen Bestandteil unserer Strategie: durch die Kombination
des SLE-Angebots mit unseren IP-Angeboten und Kundenbeziehungen
erweitern wir unser Produktangebot als auch die Applikationen, die wir damit
bedienen kdnnen. Unsere Kunden werden dadurch profitieren, da wir durch
unsere Produkte und Dienstleistungen einen Mehrwert bieten. Roche weiter:
,Diese Ubernahme erganzt die vor kurzem getatigte Ubernahme von Alliance
SSBU um umfangreiches Entwicklungs-Know-how flir Computer- und
Kommunikationssysteme und hilft uns bei der Entwicklung eines umfang-

reicheren Angebots an PCI-Express-Produkten.”

SLE wurde 1996 gegrindet und war anfangs im Markt flir Supercomputer tatig.
Das Privatunternehmen hat Uber 40 Mitarbeiter, von denen jeder durch-
schnittlich Gber 15 Jahre Entwicklungserfahrung verfugt. Das Unternehmen ist
erfolgreich im Markt des Hochleistungs-Chip- und Systemdesigns tatig. Seit

seiner Grindung lieferte SLE mehr als 35 First-Time-Right-Designs aus.

,Wir freuen uns auf die Eingliederung in Tundra®, erklarte Jeff West, President
bei Silicon Logic Engineering. ,Deren flihrende Position bei standardbasierten
System-Interconnect-Produkten bietet zusammen mit unserem Angebot an
hochleistungsfahigen Bausteinen ein beachtliches Produktportfolio, um dem
wachsenden Trend des System Interconnect Outsourcings zu entsprechen.”
West weiter: ,Auch die Ausrichtung beider Unternehmenskulturen tragt zu
einem gemeinsamen Synergieeffekt bei — was sowohl fir die Kunden als auch

fir die Mitarbeiter von Vorteil ist.”



Jeff West ist nun Vice President Design Services bei Tundra und berichtet
direkt an Jim Roche. West und alle anderen Mitarbeiter bei SLE werden in der
Niederlassung in Eau Claire verbleiben und SLE wird auch weiterhin seinen

bestehenden und wachsenden Kundenstamm betreuen.

Durch die Ubernahme erhalt Tundra neben dem Know-how des SLE-Teams
nun auch wertvolles IP. SLE ist ein fuhrender Anbieter von SPI 4.2 Cores. SPI
4.2 ist ein schneller System-Interconnect-Standard, der von Netzwerk- und

Kommunikationsunternehmen genutzt wird.

Tundra geht davon aus, dass durch die Ubernahme Umsétze im Bereich der
Designdienstleistungen und IP-Lizenzierung generiert werden. SLEs
Geschaftsanteil soll Umsatze im Bereich von 2,0 bis 2,3 Mio. $ pro Quartal
erzeugen, mit einem Bruttogewinn zwischen 35 und 40% und einem Gewinn

nach Steuern zwischen 10 und 12% der Umséatze.

Jim Roche dazu abschlieBend: ,Die kiirzlich getatigten Ubernahmen bestatigen
unsere Strategie. Unser Ziel ist es, die finanzielle Position zu starken, unser
System-Interconnect-Angebot und unseren Kundenstamm zu erweitern. Die
Ubernahme von Potentia Semiconductor stérkt unsere finanzielle Position. Die
Ubernahme von Alliance SSBU erfiillt alle drei Ziele und bietet uns steigende
Umsatze und Gewinne (allgemein und bei wichtigen Kunden) sowie Produkte
und IP-Lésungen, die System-Interconnect-Standards wie PCI Express, PCI
und HyperTransport unterstiitzen. Und die Ubernahme von SLE erganzt die
vorher genannten Ubernahmen, erweitert unser Produktangebot und unseren

Kundenstamm.”
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